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KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KAYTTO KIELLETTY!

1. Magnetron-sputterointi verrattuna perinteiseen (diodi)sputterointiin.

2. _Tavallisimmat PVD-kovapinnoitteet, niiden ominaisuudet ja teollinen kdytts.

3. CVD-pinnoituslaiteiston eri osat ja toiminta.

4. Toni-implantointi. Mihin tim4 pintakésittelymenetelmé perustuu ja miten sit4 voidaan
hyddyntdd esimerkiksi tydkaluissa.

5. CVD- ja PVD-pinnoituksen erot.

6. Tyhjichoyrys.



